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投资要点

 市场整体：本周（2024.09.02-09.06）市场普遍下跌，上证指数跌 2.69%，

深圳成指跌 2.61%，创业板指跌 2.68%，科创 50 跌 4.58%，申万电子指数跌

5.27%，Wind半导体指数跌 5.14%，外围市场费城半导体指数跌 12.22%，台湾

半导体指数跌 3.74%。细分板块中，周涨跌幅前三为其他电子（-0.42%）、光

学光电子（-2.22%）、电子化学品（-3.37%）。从个股看，涨幅前五为深圳华强

（+61.05%）、伟时电子（+61.05%）、科森科技（+60.90%）、新亚制程（+56.10%）

和好上好（+18.86%）；跌幅前五为：智动力（-22.71%）、胜宏科技（-19.75%）、

沃尔核材（-18.43%）、晶赛科技（-18.09%）和奋达科技（-16.84%）。

 行业新闻：第二季供应链急单助力晶圆代工利用率，全球前十大晶圆代工

产值季增 9.6%。2024年第二季度全球前十大晶圆代工厂产值较上一季度增长

9.6%，达 320亿美元，主要受益于中国 618消费季、已回归健康水平的消费性

终端库存和 AI服务器需求。预计下半年智能手机和 PC/NB新品发布将推动主

芯片与周边 IC需求，AI服务器相关需求也将持续增长，第三季度产能利用率

改善，晶圆代工产值有望进一步增长。2024年第二季度，全球智能手机市场展

现复苏趋势，出货量预计增长 5%至 12亿台，主要受益于新兴市场。高端手机

市场持续增长，苹果、三星和华为在高端市场保持领先，苹果占 62%市场份额，

三星 Galaxy S24出货量同比增长 35%，占 22%。华为 Pura系列同比增长 80%，

占 9%。AI手机渗透率预计 2024年将达 17%，苹果以 1800万台出货量占 51%
市场份额。折叠屏手机出货量同比增长 3%，预计 2024至 2028年将以 30%年

复合增长率持续上升。5G手机 2024年占比将达到 67%，预计到 2028年将达

87%。2024年 7 月份全球半导体市场销售额达到 513亿美元，同比增长 18.7%，

月销售额连续第四个月增长,市场持续复苏。美洲销售额同比增长 40.1%，中国

和亚太地区分别增长 19.5%和 16.7%，而日本和欧洲则下降 0.8%和 12%。产业

数据表明半导体周期性衰退已触底，未来几年将受益于高带宽内存、全环绕栅

极晶体管和先进封装等新技术及人工智能的推动，预计 2030年市场规模将达 1
万亿美元。特斯拉计划明年在华推出 FSD，但仍有待监管批准。特斯拉人工智

能团队于 9月 5日宣布，预计在 2025年第一季度在中国和欧洲推出完全自动

驾驶（FSD）系统，但仍需监管批准。2024年，特斯拉 FSDV12上线并在北美

大规模推送。FSDV12自动驾驶升级为从感知到车辆控制的“端到端”神经网

络，训练算力+数据成为核心壁垒。特斯拉 FSD从初期版本迭代至 V12，其技

术革新主要在于架构的重构——端到端架构的引入。同时，特斯拉 FSD系统的

持续迭代，标志着其自动驾驶技术正步入一个数据驱动的快速发展时期。

 重要公告：【澜起科技】拟向激励对象授予 454.10万股限制性股票，占公

司股本总额的 0.40%，激励对象为公司的技术（业务）骨干。【长信科技】拟向

不超过 61 名激励对象授予限制性股票，总数量不超过 3,376 万股，约占公司

总股本的 1.38%，激励对象包括公司董事、高级管理人员、对公司经营业绩有

直接影响的其他核心管理、技术和业务骨干。【鹏鼎控股】2024年 8月合并营
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业收入为人民币 367,454万元，较去年同期的合并营业收入增加 25.56%。

投资建议

 从全球前十大晶圆代工厂产值的显著增长可以看出，消费电子和 AI服务

器的强劲需求正在推动行业复苏。临近苹果、华为两大消费电子品牌新品发布，

一方面，受益于行业需求周期复苏，另一方面，随着 AI技术的不断深入应用，

消费电子领域将迎来新的增长机遇。短期建议关注消费电子产业链投资机会，

长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先

进封装需求，及 AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

 风险提示

下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。
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1. 行情回顾

1.1 市场整体行情

本周（2024.09.02-09.06）市场普遍下跌，上证指数跌 2.69%，深圳成指跌 2.61%，创业板

指跌 2.68%，科创 50跌 4.58%，申万电子指数跌 5.27%，Wind半导体指数跌 5.14%，外围市

场费城半导体指数跌 12.22%，台湾半导体指数跌 3.74%。

图 1：主要大盘和电子指数周涨跌幅

资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2 细分板块行情

1.2.1 涨跌幅

图 2：周涨跌幅其他电子、光学光电子、电子化学品表现领先

资料来源：Wind，山西证券研究所
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图 3：月涨跌幅其他电子、光学光电子、消费电子表现领先（30日滚动）

资料来源：Wind，山西证券研究所

图 4：年初至今涨跌幅元件、其他电子、半导体设备表现领先

资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2.2 估值

图 5：多数板块当前 P/E低于历史平均值 图 6：多数板块当前 P/B低于历史平均值

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所
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1.3 个股公司行情

从个股情况看，深圳华强、伟时电子、科森科技、新亚制程和好上好涨幅领先，涨幅分别

为 61.05%、61.05%、60.90%、56.10%和 18.86%；智动力、胜宏科技、沃尔核材、晶赛科技和

奋达科技跌幅居前，跌幅分别为 22.71%、19.75%、18.43%、18.09%和 16.84%。

图 7：本周个股涨幅前五 图 8：本周个股跌幅前五

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所

2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速 图 10：分地区半导体销售额

资料来源：WSTS，山西证券研究所 资料来源：WSTS，山西证券研究所
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图 11：中国集成电路行业进口情况 图 12：中国集成电路行业出口情况

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所

图 13：中国大陆半导体设备销售额 图 14：北美半导体设备销售额

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所

图 15：日本半导体设备销售额 图 16：全球硅片出货面积

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：SEMI，山西证券研究所
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图 17：NAND现货平均价 图 18：DRAM现货均价

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所

图 19：半导体封装材料进口情况 图 20：半导体封装材料出口情况

资料来源：Wind，山西证券研究所 资料来源：Wind，山西证券研究所

图 21：半导体封装材料进出口均价

资料来源：Wind，山西证券研究所
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图 22：晶圆厂稼动率（%）

资料来源：各公司季报，山西证券研究所

图 23：晶圆厂 ASP（美元/片）

资料来源：各公司季报，山西证券研究所

3. 新闻公告

3.1 重大事项

表 1：本周重大事项

时间 拟增持 拟减持 拟回购 拟并购 拟定增

2024 年 9 月 2日

2024 年 9 月 3日 广立微 兆易创新
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时间 拟增持 拟减持 拟回购 拟并购 拟定增

2024 年 9 月 4日 激智科技 臻镭科技、耐科装备

2024 年 9 月 5日 长信科技、冠石科技 芯联集成 芯联集成

2024 年 9 月 6日 威贸电子

2024 年 9 月 7日

资料来源：Wind，山西证券研究所

3.2 行业新闻

表 2：本周重要行业新闻

时间 内容 来源

2024 年 9 月 2日

第二季供应链急单助力晶圆代工利用率，全球前十大晶圆代工产值季增 9.6%。根据

TrendForce，第二季全球前十大晶圆代工厂产值较上一季度增长了 9.6%，达 320 亿美

元，主要受益于中国 618 消费季、已回归健康水平的消费性终端库存和 AI服务器需求

的强劲影响。前五大晶圆代工厂商第二季保持不变，依次为 TSMC（台积电）、Samsung

（三星）、SMIC（中芯国际）、UMC（联电）与 GlobalFoundries（格芯）。下半年智能手

机和 PC/NB 新品发布仍能推动一定程度主芯片(SoC)与周边 IC 需求，加上 AI服务器相

关 HPC 位在高速增长期，预期相关需求将持续至年底，甚至部分先进制程订单已延续

至 2025 全年，成为支撑 2024 年产值增长关键动能。TrendForce 集邦咨询预期，由于

第三季先进制程与成熟制程产能利用皆较前季改善，全球前十大晶圆代工产值将有望

进一步增长，且季增幅有望与第二季持平。

TrendForce

2024年 9月 4日

AMOLED面板成为智能手机主流显示技术，2024年出货量预计增长近 25%，中国厂

商有望明年超韩称霸。根据 TrendForce集邦咨询，2024年 AMOLED手机面板出货量

预估将突破 8.4亿片，较 2023年增长近 25%，AMOLED面板渗透率 2024年达 56.9%，

之后每年将增长 2%至 3%，预计 2028年将达到 68%，AMOLED面板已成为智能型手

机市场的主流显示技术。中国面板厂在 AMOLED市场上迅速崛起，与手机品牌合作加

强，预计 2024年中国面板厂的 AMOLED手机面板出货量将占全球 AMOLED面板市

场的 47.9%，2025年中国面板厂的整体出货量则有望超过韩厂，其全球市占率预估可

达 50.2%。

TrendForce

2024年 9月 4日

2024年第二季度，全球智能手机市场展现复苏趋势，出货量预计增长 5%至 12亿台，

主要受益于新兴市场。高端手机市场持续增长，苹果、三星和华为等品牌在该市场中

保持领先地位，苹果以 62%的市场份额领先，三星 Galaxy S24出货量同比增长 35%，

以 22%的市场份额位居第二，华为凭其 Pura系列同比增长 80%，在全球市场占有 9%

份额。AI手机渗透率预计 2024年将攀升至 17%，到 2025年达 30%，苹果仍然是该领

域的头号玩家，二季度以 1800万台的出货规模占据了 AI手机 51%的市场份额。折叠

屏手机出货量预计 2024年将进一步走低，同比仅增长 3%，出货量约 1800万台，预计

2024年到 2028年将以 30%的年复合增长率持续上升。5G智能手机出货预计 2024年占

比将达到 67%，而到 2028年这一数字将上升至 87%。

Canalys

2024年 9月 4日
2024年 7月份全球半导体市场销售额达到 513亿美元，同比增长 18.7%，月销售额连

续第四个月增长,市场持续复苏。美洲市场表现尤为突出，销售额同比增长 40.1%，而

半导体产业纵

横
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时间 内容 来源

中国和亚太/其他所有地区分别同比增长 19.5%和 16.7%，日本和欧洲销售额同比分别

下降 0.8%和 12.0%。产业数据趋势表明，半导体产业周期性衰退已经触底，最终需求

的改善和库存正常化的结束将支持产业逐步复苏。未来几年行业预计将受益于高带宽

内存（HBM）、全环绕栅极（GAA）晶体管和先进封装等新技术和人工智能的推动，

实现持续增长，到 2030年市场规模有望达到 1万亿美元。

2024年 9月 5日

特斯拉计划明年在华推出 FSD，但仍有待监管批准。特斯拉人工智能团队于 9月 5日

宣布，预计在 2025年第一季度在中国和欧洲推出完全自动驾驶（FSD）系统，但仍需

监管批准。自 2016年以来，马斯克一直在探索特斯拉的 FSD自动驾驶方案。2024年，

特斯拉 FSD V12上线并在北美大规模推送。FSD V12自动驾驶升级为从感知到车辆控

制的“端到端”神经网络，训练算力+数据成为核心壁垒。目前，FSD迭代稳步推进，

最新的 12.5.2版本参数提升至 12.4的 5倍，合并了高速公路和城市技术栈，驾驶流畅

度进一步提升，具体改进包括更自然和更早的车道变换决策、仅使用视觉系统进行驾

驶员监控、在高速公路上的端到端驾驶以及在 Cybertruck上的 FSD功能。特斯拉 FSD

从初期版本迭代至 V12，其技术革新主要在于架构的重构——端到端架构的引入。同

时，特斯拉 FSD系统的持续迭代，标志着其自动驾驶技术正步入一个数据驱动的快速

发展时期。

科创板日报

2024年 9月 6日

iPhone 16系列将采用 A18处理器，定价或与前一代 15持平。根据 TrendForce，苹果

即将在 2024年发布的 iPhone 16系列将采用全新 A18和 A18 Pro处理器，并全面升级

DRAM至 LPDDR5X 8GB 以支持 Apple Intelligence功能。Apple Intelligence预计将实

现更好的系统整合，逐步开放更多功能，并支持更多国语言。苹果预计 2024年下半年

新机的总产量将达到 8670万支，有可能年底超越三星，首次成为全年智能手机生产量

市占率的第一名。尽管成本略有增加，苹果将在定价策略上保持谨慎，可能与 iPhone 15

系列持平，或因成本小幅上调，以推动新机销售的同时保持盈利，其中 iPhone 16 Pro

将提高基础容量至 256GB，考虑到 Apple对容量升级的加价策略，以及 NAND Flash

的采购成本，Apple或将从中获得更大利润。

TrendForce

资料来源：TrendForce，Canalys，半导体产业纵横，科创板日报，山西证券研究所

4. 风险提示

下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。
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